Вопросы РК_2_Ковалев
1. Какие базовые материалы применяют в производстве ПП?

2. Какая толщина медной фольги в отечественных фольгированных диэлектриках?

3. Перечислите способы получения медной фольги?

4. Какие требования предъявляют к фольгированным диэлектрикам?

5. Какие дополнительные требования предъявляют к материалам основания ПП для передачи высокочастотных сигналов?

6. Какие дополнительные требования предъявляют к материалам основания ГПП, ГПК и ГЖП?

7. По каким параметрам проводят контроль материала основания ГПП, ГПК и ГЖП?

8. Какие материалы применяют в качестве изоляции на металлических основаниях ПП?

9. Почему ТКЛР материала ПП,  корпуса и выводов ПМК при монтаже их на ПП должны быть примерно одинаковыми?

10. Назовите основные, направления разработки новых гибких диэлектриков?

11.  Какие функции выполняет ПП?

12.  Перечислите конструктивные характеристики ПП.

13. Как выбирается шаг координатной сетки?

14.  От чего зависит ширина проводников и расстояние между ними?

15.  Как влияют условия эксплуатации на конструкцию ПП?

16.  Перечислите электрические параметры ПП.

17.  Назовите способы получения монтажных и переходных отверстий.

18.  Назовите оптимальные режимы сверления монтажных и переходных отверстий дпп.

19.  Какие отверстия ПП считают глубокими; способы их получения?

20.  Перечислите способы подготовки поверхности ПП.

21.  Назовите преимущества и недостатки аддитивного метода.

22.  Каким образом можно повысить равномерность гальванических покрытий?

23.  Перечислите способы получения рисунка.

24.  Что такое подтравливание проводников?

25.  Назовите способы получения фотошаблонов.

26.  Перечислите способы получения заготовок ПП.

27.  Для чего нужны фиксирующие (базовые) отверстия?

28.  По каким электрическим параметрам проводится контроль ПП?

29.  Для чего необходимо технологическое поле и каким образом оно удаляется?

30.  Назовите преимущества рельефных плат.
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